INFORMATII
PERSONALE

EXPERIENTA 5
PROFESIONALA

August 2016 - prezent
12 januarie 2004—iulie 2016

01 aprilie 1999 - 29 decembrie
2003

22 ianuarie 1996 — 30 martie 1999

23 mai 1977 - 19 januarie 1996

11 octombrie 1972 — 11 mai 1977

EDUCATIE ST FORMARE
09.1967 -06.1972

Permanent

COMPETEN TE PERSONALE
Limba materni
Limbi striine cunoscute

Competente de comunicare

Competente organizationale /
manageriale

Competente dobandite 1a locul
de munci

Competente digitale

CURRICULUM VITAE

Pungi Ion

Tel. 022771945 Mobil:069140134

E-mail:asconi_plus@mail.ru
Data nasterii 01.04.1943 ,
Nationalitatea:Republica Moldova

Inginer-sef,,Barzine-Cons” S.R.L., mun. Chisiniu, str. Mesterul
Manole nr.1

Inginer — sef FPC ,,Asconi-Plus” S.R.L, str. Lunca Bicului nr.29,
mun.Chisindu

Inginer-sef/ Vicepresedinte producere/Sef sectie de producere S.A.
»Agromontaj”, Chisindu, str. Burebista nr. 108

Presedinte SA,, ASIMONT?”, Chisinau, str. Burebista nr. 108

Inginer sef/sef sectie/sef sector/inginer Directia de agustiri simontaja
Trustului »Moldselihozmontaj”, Chisinau, str. Burebista nr. 108

Inginer — constructor, Uzina »» Vibropribor”, Chisindu, str. Gagarin 10

Institutul Politehnic »S. Lazo” din Chisindu
Calificarea Inginer - electromecanic

Cursuri de formare profesionald continui

Limba romanj
Rusa

Competente excelente de comunicare cu subalternii, autoritatile
publice centrale si locale, dobandite prin experienta proprie la

locul de munca

Competente organizationale/manageriale dobandite Ia locul de munca
In functie de Inginer — sef/Vicepresedinte producere/ Sefsectie
Competente in exploatarea si deservirea tehnici a constructiilor civile
sirefelelor ingineresti

Competen;e elementare de Op&

la calculator
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Digitally signed by Ciornei Elena
Da%e: 2021.02.19 16:43:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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